TEKNiK SARTNAME- Maskesiz Litografi Sistemi

Sistem Tanimi: Yari iletken, mikro/nano-elektronik, fotonik ve MEMS uygulamalarinda
fotorezist kapl ylizeyler izerine maskesiz dogrudan yazim yoluyla litografi yapmak
amaciyla kullanilacaktir. Sistem, 1 um ¢oziinirlikte yazim yapabilmeli, yiiksek hizalama
hassasiyetine ve tam otomatik kontrol altyapisina sahip olmalidir.

1. GENEL SARTLAR

- Sistem tam otomatik ¢alismali, manuel kontrol ve regete tanimlama 6zelligi
bulunmalidir.

- 6” x 6” boyutuna kadar olan wafer/substratlarla ¢alisabilmelidir.

- Sistem temizoda ortaminda ¢alismaya uygun olarak tasarlanmali ve kurulmalidir.
- Kurulum, devreye alma ve kullanici egitimi yiklenici tarafindan saglanmalidir.

2. TEKNiK OZELLIKLER
2.1 Optik ve Mekanik Sistem

- Sistem 375 nm UV diyot lazer kaynaga ve minimum 2 W ¢ikis glicline sahip olmalidir.
- Sistem Uzerindeki UV diyot lazer 6mri en az 9.000 saat olmalidir.

- Minimum ¢6zUnarlGgi 1 um veya daha iyi olmalidir.

- Pozlama alani 150 mm x 150 mm veya daha biyik olmalidir.

- Cok bolgeli vakum tabla kullanilmali; alet gerektirmeden degistirilebilir tabla sistemi

bulunmalidir. Bu sayede 6zel tablalar (6rnegin geleneksel olmayan yongalar veya ¢oklu
ornekleri tutmak icin 6zel vakum dagilimi gerektirenler) kolayca kullanilabilmelidir.

- 10 nm ¢6zlnUrlakld interferometre tabanli konumlandirma sistemi kullaniimalidir.

- 12 mm’ ye kadar kalinhktaki Wafer/Substrat ile uyumlu olmalidir

- Otomatik gercek zamanli odaklama yapabilmelidir.

- Sistem Pnomatik Otomatik Odaklama (AF) ile ¢alisan bir yazma kafasi icermelidir.

- Arka ylzey hizalama islemi yapabilmelidir (back side alignment).

2.2 Alignment ve Kamera Sistemleri

- On izleme kamerasi olmalidir ve en az 10 mm x 8 mm goriis alana sahip olmaldir.

- Yuksek hassasiyetli hizalama kamerasina sahip olmahdir.

- Arka yuzey hizalama (backside alignment) 6zelligi olmalidir.

- Yongada en az dort farkli bolgede arka ylizey hizalama isareti yerlestirilebilmelidir.

- Pozlama sirasinda gercek zamanli odak Ol¢limi ve diizeltmesi yapilabilmeli; cesitli optik
ozelliklere sahip yongalar i¢in glivenilir ve tekrarlanabilir odaklama saglanmalidir.



-5 mm x 5 mm ve daha bliylik parga tipi 6rnek boyutlarina uygun olmaldir.
- 150 mm x 150 mm veya daha biylk wafer/substrate boyutlari ile uyumlu olmalidir.

2.3 Yazilim ve Kontrol Altyapisi

- Gergek-zamanli (realtime) kontrol sistemleri, sistem kontrol yazilimi, pozlama motoru
ve gorintl isleme donanimi entegre olmalidir.

- DXF, GDSII, CIF ve Gerber formatlarini destekleyen veri donistliirme yazilimi olmalidir.
- Gri tonlu pozlama 6zelligi (128 seviye veya daha iyi)

- Otomatik substrat etiketleme 6zellikleri olmalidir.

2.4 Sistem Donanimi ve Ortam Kontroli

- Titresim yalitimli granit taban, hava yastikli destek sistemi olmalidir

- ISO 4 sinifi ortam saglayan filtreli ve sicaklik kontrolll sistem ¢evresine sahip olmalidir.
- Sicaklik kararhhgi en fazla £0.1 °C, Nem: %50 +10 araliginda olmalidir

- Harici chiller ile su sogutmali sistem uyumlu olmalidir.

3. PERFORMANS KRITERLERI

- Sistem 1 pum minimum boyut ¢ozindrligine (min. feature size) sahip olmalidir.

- Yazim hizi 375 nm lazer ile en az 450 mm?/dk olmalidir.

- 375nm diyot lazer ile, 100 mm x 100 mm’lik bir alan 25 dakikadan kisa slirede
pozlanabilmelidir. Bu siire, alan icerisindeki yapilarin sekli, boyutu veya doluluk oranina
(maks. %100) bakilmaksizin saglanmalidir.

- En az hat-bosluk (minimum line and space) 1.2 um veya daha iyi olmahdir.

- Yazim tekrarlanabilirligi (CD uniformity) < £150 nm olmalidir

- Katman hizalama hassasiyeti yerel olarak €250 nm, global olarak <500 nm olmalidir.

- Arka yliz hizalama hassasiyeti <1000 nm olmalidir.

4. GARANTI VE SERVIS

- Sistem teslimat sonrasi en az 24 ay (veya kabul sonrasi 24 ay) garantili olmahdir.
- Garanti slresi sonunda istege bagli garanti uzatma opsiyonu sunulmalidir.

- Sistem minimum 24 ay garanti kapsamina sahip olmaldir.

- Teknik destek 10 yil boyunca sunulmalidir.

- Ariza durumunda en ge¢ 10 gilin icinde miidahale edilebilecegine dair belge
sunulmalidir.

- Uretici veya yetkili servis tarafindan yerinde servis destegi saglanmalidir.

- Egitim ve kurulum hizmeti teklif kapsaminda verilmelidir.



5. TESLIMAT VE EGITiM

SUNUM, cihazin tesliminden 6nce liretim yerinde “yerinde kabul” islemleri
gerceklestirebilir. Bu islem sirasinda, cihazin s6zlesme ve teknik sartnameye uygunlugu

denetlenir. Yerinde kabul streci, nihai teslimat ve 6deme takvimi agisindan baglayicidir.

Yiiklenici, bu kapsamda yapilacak denetim ve incelemelere her tiirli kolayligi saglamayi,
gerekli erisim izinlerini vermeyi ve ilgili teknik dokiimanlari saglamayi kabul, beyan ve
taahhit eder.

- Teslimat sonrasi kurulum ve kalifikasyon islemleri ylklenici tarafindan saglanmalidir.
- En az 1 glinlik kullanici egitimi verilmelidir (en az 3 kisiye).
- ingilizce ve/veya Tiirkce dékiimantasyon, elektronik ve basili formatta teslim edilmelidir.



